BONDING THE STARS

FVAS

BONDTEC

Bond System

Drahttypen

Bondkopf

Ultraschall
System

Aludrahte 100-500pm auf 4"-Spule

Kupferdrahte 100-300pm auf 4“-Spule

Dickdrahte-Wedge-Wedge Front-oder Backcut
Standard Tool Lange 2"

Motorisierte Drahtabspulung (optional)
Programmierbares Voice-Coil Bondkraftsystem

\/on O bis 1.800 cN

F&S Generator 58kHz
(optional 40, 90, 120kHz)

Maschinen Basis

Achsen

Hardware

Software

Steuerung
Abmessung

Anschliisse

Heizung

Programmierbare lineare Z-Achse mit 60mm Hub
Programmierbare lineare Y-Achse mit 20mm Hub
Standard-Arbeitshohe: 55 mm

Manipulator in X und Y: 18x18 mm

entspricht Untersetzung: 1:7

Stepper-Motor getriebene Z-Linearachse,
Singleboard-PC, menigefuhrtes Teach-In,
interne Festplatte, Bedienung und Menu-
Fihrung Uber Shuttlerad mit Quittierungstaster

programmierbare Einzelbonds
Loopformen speicherbar

Manuell, Teil-Automatisch
BxTxH—-63x58x 40 cm, Gewicht ca. 30kg

100-230 VAC, 1 Phase, 50/60 Hz, max 230 VA
@ 6mm Standard-Vakuumschlauch

Steuerung in der Maschine integriert 0-250 °C

Dickdraht
Wedge-Wedge

Bonder
5350

Die 53xx Serie:

Der Dickdraht Wedge-Wedge-Bonder
5350 verarbeitet Aluminiumdrahte von
100 bis 500 pm und Kupferdrahte von
100 bis 300pm.

Seine Besonderheit ist eine vollstandig
automatische Schneideinrichtung. Sie
schneidet den Draht nach dem zwei-
ten Bond perfekt reproduzierbar auf
Mikrometer genau ab und schlieRt da-
durch Schadigungen am Bauteil zuve-
rlassig aus.

Selbst komplizierte Loopformen wie
Reverse Loops oder Stitchbonds lassen

sich weitgehend ohne Bedienereinfluss
ausfuhren. Ungewohn-lich fiir einen
Handbonder ist, dass alle Parameter
programmiert und auf der internen
Festplatte gespeichert werden konnen.

Zusatzlich konnen samtliche Para-
meter auf der internen Festplatte ge-
speichert werden. Das erlaubt die
Bedienung auch durch wenig geschult-
es Personal.

Wenn auch Sie flir komplexe Bond-
aufgaben opti-male Qualitat zum
glinstigen Preis suchen, ist diese
Maschine genau richtig fir Sie.
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Substrathalter

Standard-Substrataufnahme
flr Bauteile bis 2x2"
mit mechanischer Klemmung

Optional:

Substrahtaufnahme
flr Bauteile bis 4x4" mit
Vakuum und mech. Klemmung

TO Aufnahme mit
mechanischer Klemmung

@80mm Substrataufnahme
mit mechanischer Klemmung

—

F&S Bondtec Semiconductor GmbH

Industriezeile 49a

A-5280 Braunau am Inn

Tel.: +43-7722-67052-8270
Fax:  +43-7722-67052-8272
Mail: info@fsbondtec.at
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